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iBOND® Etch 35 Gel Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung R
iBOND Etch 35 Gel ist ein Atzmittel auf Basis von Orthophosphorsaure. Es wird verwendet zum Atzen von
Zahnschmelz und der Konditionierung von Dentin im Rahmen der adhasiven Fiillungstherapie.

Zusammensetzung
iBOND Etch 35 Gel enthalt 35 % Phosphorséure
ferner enthélt das Produkt Verdickungsmittel, Pigmente, Wasser

Indikationen

Schmelzétzung und Schmelz-/Dentin Atzung im Rahmen der Total-Etch-Technik vor der adhésiven
Befestigung von:

e Komposit- und Kompomer-Restaurationen

¢ Laborgefertigten, indirekten Restaurationen (z.B. Inlays, Kronen, Briicken, Veneers)

e Versiegelungen

Kontraindikationen

¢ Applikation auf pulpanahem Dentin (weniger als 1 mm)

» Nicht anwenden bei bekannter Uberempfindlichkeit gegen iBOND Etch

Nebenwirkungen

Allergien gegen das Produkt oder seine Bestandteile konnen im Einzelfall nicht ausgeschlossen wer-
den - Inhaltsstoffe sind im Verdachtsfall beim Hersteller zu erfragen.



Wechselwirkungen
Liner und Unterfiillungsmaterialien, wie z.B. Calciumhydroxid, kdnnen je nach Art und Zusammenset-
zung durch die Séure geldst werden.

Warnhinweise/VorsichtsmaBnahmen

iBOND Etch 35 Gel enthalt 35 %ige Phosphorsaure und kann Veratzungen verursachen. Augenreizung
mdoglich. Kontakt mit Gingiva, Haut, Augen oder Nachbarzéhnen ist zu vermeiden. Bei Kontakt mit
Mundschleimhaut griindlich mit viel Wasser aussptilen. Nach Verschlucken Mund griindlich mit Was-
ser ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren. Bei Kontakt mit Haut griindlich mit
Seife und Wasser sptilen. Bei Augenkontakt griindlich mit viel Wasser spilen und Augenarzt auf-
suchen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schutzkleidung tragen. Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen. Mit iBOND Etch 35 Gel verunreinigte Kleidungsstlcke unverziglich entfernen.

Anwendung

Zahn vor der Behandlung mit fluoridfreier Polierpaste sorgféltig reinigen.

Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.

1. Nach der Praparation gemaB adhasiver Fillungstherapie Kavitat abspiilen und mit olfreier Luft
trocknen.

. iIBOND Etch beginnend an den angeschrégten Schmelzarealen auf die gesamte Kavitatenoberfla-
che einschlieBlich Dentin aufbringen. Dabei darauf achten, dass der Schmelz mindestens 20s,
maximal 30s geétzt wird. Bei der Verwendung von iBOND Etch 35 Gel sollte besonderes Augen-
merk auf die Einhaltung der Einwirkzeit auf das Dentin gelegt werden. Um eine Uberatzung zu
vermeiden, sollte hier auf 15s verkiirzt werden. Wenn gew(inscht iBOND Etch nur auf den Schmelz
aufbringen und maximal 30s einwirken lassen. Nicht praparierten Schmelz, z.B. bei Fissurenversie-
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gelungen mindestens 30s, maximal 60s anatzen. Bei fluoridiertem Schmelz kann es erforderlich
sein, ebenfalls maximal 60s anzuatzen.

Achtung: Bei tiefen Kavitaten wird vor dem Atzen eine Abdeckung des pulpanahen Dentins mit
einem Calciumhydroxid-Préparat und einer Unterfiillung (z.B. Glas-lonomer-Zement) empfohlen.
iBOND Etch mit Wasserspray fur 20s vollstandig absprayen. Es dirfen keine Reste in der Kavit&t
verbleiben.

. Kavitat mit olfreier Luft trocknen (Dentin nicht austrocknen!). Die geétzte Schmelzoberflache sollte
ein kreidig weisses Aussehen haben. Bei Kontamination der Zahnoberflache (z.B. Speichel), muss
der Atzvorgang (maximal 10s Einwirkzeit) wiederholt werden.

Weitere Versorgung mit Haftvermittler (z.B. iBOND® Total Etch) und Composite (z.B. VENUS®,
CHARISMA®, DURAFILL® VS) gemé&B Herstellerangaben.

Hinweise

iBOND Etch Gel kann mit Pinseln oder Kantilen aufgetragen werden. Sowohl Pinsel als auch Kantilen
sind ausschlieBlich fur den Einmalgebrauch bestimmt.

Nach dem Applizieren des Gels Kolben entlasten. iBOND Etch Gel nach Gebrauch wieder mit entspre-
chendem Stopfen bzw. Verschlusskappe verschlieBen.

©
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Besondere Hinweise
Nur zum bestimmungsgeméBen Gebrauch durch Zahnérzte. Fir Kinder unzugénglich aufbewahren.



Lagerbedingungen

Unter 25°C (77°F) lagern.

Nach Ablauf des Verfallsdatums darf das Material nicht mehr verwendet werden.

Bei Riickmeldungen zum Produkt bitte immer Chargenbezeichnung und Verfalldatum angeben.
Verfalldatum & und Chargenbezeichnung ket : Siehe Hinweis auf Spritze/Verpackung.

Nur vollstandlg entleerte Verpackungen zur Verwertung geben.

Reste von Atzfliissigkeit kdnnen stark verdiinnt mit Wasser oder neutralisiert mit dem Abwasser ent-
sorgt werden.

Stand: 2013-07



iBOND® Etch 35 Gel Instructions for use

Product description

iBOND Etch 35 Gel is an etching agent based on orthophosphoric acid. It is used to etch enamel and
condition dentine in the context of adhesive filling therapy.

Composition

iBOND Etch 35 Gel contains 35 % phosphoric acid.

The product further contains thickening agents, pigments, water.

Indications

Enamel etching and enamel/dentine etching in the context of the total etch technique prior to the
adhesive bonding of:

e Composite and compomer restorations

¢ Laboratory-fabricated, indirect restorations (e.g. inlays, crowns, bridges, veneers)

¢ Sealants

Contraindications

¢ Application to dentine close to the pulp (dentin layer less than 1 mm in thickness)

e Do not use in case of known hypersensitivity to iBOND Etch

Side effects

This product or one of its components may in particular cases cause hypersensitive reactions. If
suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.



Interactions
Liner and base materials, such as calcium hydroxide, may be dissolved by the acid, depending on their
type and composition.

Warnings/precautions

iBOND Etch 35 Gel contains 35 % phosphoric acid and can cause chemical burns. May irritate eyes.
Avoid contact with gingiva, skin, eyes or neighbouring teeth. In case of contact with oral mucosa, rinse
thoroughly with plenty of water. If swallowed, thoroughly rinse mouth with water and then drink plenty
of water. Consult a physician. In case of contact with skin, thoroughly rinse with soap and water. In the
event of contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek medical advice. Wear suitable protec-
tive gloves. Avoid skin contact. Wear protective clothing. Wear safety glasses/face protection. Imme-
diately remove clothing contaminated with iBOND Etch 35 Gel.

Application

Prior to treatment, carefully clean tooth with fluoride-free polishing paste.

The use of a rubber dam is recommended.

1. After preparation in accordance with adhesive filling therapy, rinse the cavity and dry with oil-free air.

2. Starting from the bevelled enamel areas, apply iBOND Etch to the entire cavity surface, including
the dentine. Ensure that the enamel is etched for at least 20 sec and no more than 30 sec. When
using iIBOND Etch 35 Gel pay special attention to complying with the dwell time on the dentine.
Reducing the time to 15 sec in these areas is appropriate to avoid overetching. If desired, only apply
iBOND Etch to the enamel and let set for a maximum of 30 sec. Etch unprepared enamel, e.g. in
case of fissure sealing, for at least 30 sec and no more than 60 sec. In case of fluoridated enamel,
etching for no more than 60 sec may also be required.
Caution: In case of deep cavities, we recommend covering the dentine near the pulp with a calcium
hydroxide preparation and a base (e.g. glass ionomer cement) prior to etching.



w

. Use a water sprayer to completely rinse off iBOND Etch for 20 sec. The cavity must be completely
free of any remnants.

. Dry the cavity with oil-free air (do not dry out dentine!). The etched enamel surface should appear
chalky white. In case of contamination of the tooth surface (e.g. with saliva), the etching must be
repeated (for a maximum of 10 sec dwell time).

. Perform further treatment with adhesive (e.g. iBOND® Total Etch) and composite (e.g. VENUS®,
CHARISMA®, DURAFILL® VS) in accordance with manufacturer directions.

Instructions

iBOND Etch Gel may be applied using a brush or cannula. Both brushes and cannulas are for one-time
use only. To avoid cross infection, items intended for single use must be disposed of immediately after
initial use. Release the plunger after applying the gel. Carefully reclose after removing product.
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Special instructions
Only to be used by dentists and for its intended use. Store out of reach of children.

Storage conditions

Store at temperatures below 25°C (77°F).

Do not use the material after its expiration date.

Please quote batch number and expiry date in all correspondence about the product.

Expiration date & and batch number ko7 : See note on syringe/packaging.

Only recycle completely empty packaging.

Remaining etching gel may be discharged with wastewater if highly diluted with water or neutralised.

Dated: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Mode d’emploi

Description du produit

iBOND Etch 35 Gel est un agent de mordangage a base d’acide orthophosphorique. Il est utilisé pour
mordancer I’émail et conditionner la dentine dans le cadre de la dentisterie adhésive.

Composition

iBOND Etch 35 Gel contient 35 % d’acide phosphorique.

Le produit contient également des agents épaississants, des pigments et de I'eau.

Indications

Mordangage de I’émail ou mordangage de I'’émail et de la dentine dans le contexte de la technique de
mordancage total avant le collage adhésif de :

¢ Restaurations en composite et en compomere

¢ Restaurations indirectes, fabriquées au laboratoire (par ex. inlays, couronnes, bridges, facettes)

¢ Scellement de sillons

Contre-indications

¢ Application sur de la dentine proche de la pulpe (couche de dentine de moins d’1 mm d’épaisseur)
¢ Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue & iBOND Etch

Effets secondaires

Ce produit ou I’'un de ses composants peut dans certains cas provoquer des réactions allergiques. En
cas de doute, des informations plus précises a propos des ingrédients peuvent étre obtenues auprés
du fabricant.
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Interactions
Les liners ou les matériaux de fond de cavité, tel que I'hydroxyde de calcium, peuvent étre dissous par
I’acide, selon leur type et leur composition.

Précautions

iBOND Etch 35 Gel contient 35 % d’acide phosphorique et peut provoquer des brilures chimiques. Il
peut irriter les yeux. Eviter tout contact avec la gencive, la peau, les yeux et les dents adjacentes. En
cas de contact avec la muqueuse buccale, rincer soigneusement avec beaucoup d’eau. En cas d’in-
gestion, rincer soigneusement la bouche avec de I'eau, puis boire beaucoup d’eau. Consulter un
médecin. En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement avec du savon et de I'eau. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment et soigneusement avec de I'eau et consulter un médecin.
Porter des gants de protection adéquats. Eviter tout contact avec la peau. Porter des vétements de
protection. Porter des lunettes ou un masque de protection. Retirer immédiatement les vétements
contaminés par iBOND Etch 35 Gel.

Application

Avant de débuter le traitement, nettoyer soigneusement la dent avec une pate a polir sans fluor.

L’utilisation de la digue est recommandée.

1. Apres la préparation conformément a la technique de la dentisterie adhésive, rincer la cavité et
sécher avec de |'air exempt d'huile

2. Commencer par appliquer iBOND Etch sur les zones d’émail biseauté puis sur toute la surface de
la cavité, y compris la dentine. Mordancer I'émail pendant au minimum 20 sec et au maximum 30
sec. Lors de I'utilisation de iBOND Etch 35 Gel, bien respecter le temps de conditionnement de la
dentine. Le temps de conditionnement dans ces zones peut étre réduit a 15 sec pour éviter un
surmordancage. Si désiré, appliquer iBOND Etch uniquement sur I'’émail et laisser agir pendant 30
sec au maximum. Pour I’émail non préparé, par ex. en cas de scellement de sillons, le mordancer

1
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pendant au minimum 30 sec et au maximum 60 sec. Si I’émail a été traité par fluoration, il sera
nécessaire de le mordancer pendant au maximum 60 sec.

Avertissement : En cas de cavités profondes, nous recommandons de recouvrir la dentine proche
de la pulpe avec une préparation d’hydroxyde de calcium et une base (par ex. un ciment verre
ionomeére) avant de la mordancer.

. Utiliser un jet d’eau pendant 20 sec pour rincer complétement iBOND Etch. Les résidus doivent étre

complétement éliminés de la cavité.

. Sécher la cavité avec de I'air exempt d’huile (ne pas assécher la dentine!). La surface de I'émail

mordancé doit étre d’un blanc crayeux. En cas de contamination de la surface de la dent (par ex.
avec de la salive), le mordancage doit étre renouvelé (pendant un temps d’action maximum de 10
sec).

. Poursuivre le traitement d’obturation avec I'adhésif (par ex. iBOND © Total Etch) et le composite (par

ex. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) selon les instructions du fabricant.

Instructions

iBOND Etch Gel peut étre appliqué a I'aide d’un pinceau ou d’une canule. Les pinceaux et les canules
sont a usage unique. Afin d’éviter les infections croisées, les articles destinés a un usage unique
doivent étre éliminés immédiatement apreés utilisation. Aprés avoir appliqué le gel, tirer le piston lége-
rement vers I'arriere. Reboucher soigneusement aprées avoir prélevé du produit.

Recommandations
Réservé a un emploi par des professionnels dentaires et conformément a I'usage prévu.
Conserver hors de portée des enfants.



Conservation

Conserver le produit a des températures inférieures a 25°C (77°F).

Ne pas utiliser le matériau apres sa date limite d’utilisation.

Veuillez rappeler le numéro de lot et la date limite d’utilisation dans toute correspondance a propos du
produit.

Date limite d’utilisation & et numéro de lot [e: Voir I'inscription sur la seringue/I’emballage.

Ne recycler que des emballages completement vides.

Les restes de gel de mordangage peuvent étre éliminés avec les eaux usées lorsqu’ils ont d’abord été
fortement dilués dans de I’eau ou neutralisés.

Mise a jour de l'information : 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Instrucciones de uso &

Descripcion del producto

iBOND Etch 35 Gel es un material de grabado compuesto de acido ortofosférico. Se utilizan para
grabar el esmalte y acondicionar la dentina en los procedimientos de obturaciéon adhesiva.
Composicion

iBOND Etch 35 Gel contiene 35 % de 4cido fosférico.

El producto contiene ademas espesantes, pigmentos y agua.

Indicaciones

Grabado del esmalte y del esmalte/dentina con la técnica de grabado total previa a la fijaciéon adhe-
siva de:

¢ Restauraciones de composite y compdmero

¢ Restauraciones indirectas (p.€j., inlays, coronas, puentes, carillas) fabricadas en el laboratorio

¢ Sellados

Contraindicaciones

* Aplicacién en la dentina préxima a la pulpa (capa de dentina inferior a 1 mm de grosor)

* No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad conocida a iBOND Etch

Efectos secundarios

Este producto o cualquiera de sus elementos pueden, en casos aislados, causar reacciones alergicas.
En caso de duda, puede solicitar informacion sobre los componentes al fabricante.

14



Interacciones
Los materiales de revestimiento y de base, como el hidroxido de calcio, pueden disolverse con acido
en funcion de su tipo y composicion.

Advertencias/precauciones

iBOND Etch Gel contiene &cido fosférico al 35% y pueden provocar quemaduras quimicas. Puede

causar irritacién ocular. Evite el contacto con las encias, la piel, los ojos o los dientes colindantes. En

caso de contacto con la mucosa bucal, enjuague bien con agua abundante. En caso de ingestion,
enjuague bien la boca con agua y luego beba grandes cantidades de agua. Consulte a un médico. En
caso de contacto con la piel, enjuague bien con agua y jabén. En caso de contacto con los ojos,
enjuague bien con agua y solicite atencién médica. Utilice guantes de proteccion adecuados. Evite el
contacto con la piel. Utilice ropa protectora adecuada. Utilice gafas/méscara facial de seguridad.

Quitese de inmediato la ropa contaminada con iBOND Etch 35 Gel.

Aplicacion

Antes del tratamiento, limpie cuidadosamente el diente con pasta de pulir sin fluoruro.

Se recomienda utilizar un dique de goma.

1. Tras la preparacion de acuerdo con el procedimiento de obturacién adhesiva, enjuage la cavidad y
seque con aire sin aceite.

. Empezando por las zonas biseladas del esmalte, aplique iBOND Etch en toda la superficie de la
cavidad, incluida la dentina. Asegurese de que el esmalte se grabe durante al menos 20 sec y no
mas de 30 sec. Cuando utilice lo utilice preste especial atencion al cumplimiento del tiempo de
permanencia en la dentina. En estas zonas es posible reducir el tiempo a 15 sec para evitar un
sobregrabado. Si lo desea, aplique iBOND Etch Gnicamente en el esmalte y deje actuar durante un
maximo de 30 sec. Grabe el esmalte no preparado (p.€j., en caso de sellado de fisuras) durante al

o
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menos 30 sec y no mas de 60 sec. En caso de esmalte fluorado, también puede ser necesario no
grabar durante mas de 60 sec.

Atencion: en caso de cavidades profundas, se recomienda cubrir la dentina préxima a la pulpa con
un preparado de hidréxido de calcio y una base (p.ej., cemento de iondmero de vidrio) antes del
grabado.

. Utilice un pulverizador de agua durante 20 sec para enjuagar completamente el producto iBOND

Etch. Asegurese de que no quedan restos en la cavidad.

. Seque la cavidad con aire sin aceite (no seque la dentina). La superficie del esmalte grabado debe

presentar un color blanco calcéreo. En caso de contaminacion de la superficie del diente (p.ej., con
saliva), el grabado debe repetirse (durante un tiempo de permanencia de 10 sec como maximo).

. Proceda con el tratamiento con el adhesivo (p. ej. iBOND® Total Etch) y el composite (p. ej. VENUS®,

CHARISMA® DURAFILL® VS) de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Instrucciones

iBOND Etch Gel puede aplicarse con un cepillo o una canula. Tanto los cepillos como las canulas son
de un solo uso. Para evitar la contaminacioén cruzada, los materiales de un solo uso deben desecharse
inmediatamente después de utilizarlos. Suelte el émbolo después de aplicar el gel.

Instrucciones especiales
El producto solo debe ser utilizado por odontélogos y para el fin para el que ha sido previsto.
Manténgase fuera del alcance de los nifios.



Condiciones de almacenamiento

Consérvese a temperaturas inferiores a 25°C (77°F).

No utilice el producto después de la fecha de caducidad.

Indique el nimero de lote y la fecha de caducidad en toda la correspondencia acerca del producto.
Fecha de caducidad & y nimero de lote [o7: véase la nota en la jeringa o el envase.

Recicle solo los envases completamente vacios.

Los restos de gel de grabado pueden eliminarse en las aguas residuales si estan muy diluidos con
agua o neutralizados.

Revision: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Istruzioni per P'uso (D

Descrizione del prodotto
iBOND Etch 35 Gel e un agente mordenzante a base di acido ortofosforico. Esso viene impiegato per
mordenzare lo smalto e condizionare la dentina nell’ambito dell’odontoiatria restaurativa adesiva.

Composizione

iBOND Etch 35 Gel contiene acido fosforico al 35 %.

Il prodotto contiene inoltre addensanti, pigmenti, acqua.

Indicazioni

Mordenzatura dello smalto e mordenzatura di smalto/dentina nell’ambito della tecnica “total etch”
prima dell’applicazione adesiva di:

e Restauri in composito e in compomero

¢ Restauri indiretti, prefabbricati di laboratorio (es. inlay, corone, ponti, faccette)

* Sigillanti

Controindicazioni

¢ Applicazione sulla dentina in prossimita della polpa (strato di dentina di spessore inferiore a 1 mm)
* Non utilizzare in caso di ipersensibilita nota verso iBOND Etch

Effetti collaterali

Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso
di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sui componenti.
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Interazioni
A seconda della tipologia e della composizione, i liner e le basi, ad esempio I'idrossido di calcio,
possono sciogliersi a contatto con I'acido.

Avvertenze/precauzioni

iBOND Etch 35 Gel contiene acido fosforico al 35% e puo causare ustioni chimiche. Puo irritare gli
occhi. Evitare il contatto con la gengiva, la cute, gli occhi o i denti adiacenti. In caso di contatto con la
mucosa orale, sciacquare accuratamente con abbondante acqua. In caso di ingestione, sciacquare
accuratamente la bocca con acqua, poi bere abbondante acqua. Consultare un medico. In caso di
contatto con la cute, sciacquare accuratamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi,
sciacquare accuratamente con acqua e consultare un medico. Indossare adeguati guanti protettivi.
Evitare il contatto con la cute. Indossare indumenti protettivi. Indossare occhiali protettivi/mascherina
per il viso. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati con iBOND Etch 35 Gel.

Applicazione

Prima del trattamento, pulire accuratamente il dente con pasta lucidante priva di fluoro.

Si raccomanda di utilizzare una diga in gomma.

1. Dopo la preparazione in conformita con la tecnica di otturazione adesiva, sciacquare la cavita e
asciugarla con aria priva di olio.

. Partendo dalle zone di smalto preparate, applicare iBOND Etch sull’intera superficie cavitaria,
inclusa la dentina. Accertarsi che lo smalto venga mordenzato per aimeno 20 s e non oltre i 30 s.
Quando si usa iBOND Etch 35 Gel, prestare particolare attenzione a rispettare il tempo di azione
sulla dentina. In queste zone & possibile ridurre il tempo a 15 s, per evitare un’eccessiva morden-
zatura. Se lo si desidera, applicare iBOND Etch solo sullo smalto e lasciare agire per 30 s al mas-
simo. Mordenzare lo smalto non preparato, ad esempio in caso di sigillatura delle fessure, per

)
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almeno 30 s e non oltre i 60 s. In caso di smalto fluorizzato, pud essere necessaria anche una
mordenzatura per non oltre 60 s.

Attenzione: In caso di cavita profonde, si consiglia di coprire la dentina vicino alla polpa con un
preparato a base di idrossido di calcio e una base (es. cemento vetroionomerico) prima della mor-
denzatura.

3. Lavare accuratamente la cavita trattata con iBOND Etch per 20 s con getto d’acqua. Non devono
rimanere residui del prodotto all'interno della cavita.
4. Asciugare la cavita con aria priva di olio (attenzione a non essiccare la dentinal). La superficie

mordenzata dello smalto deve apparire di colore bianco gesso. In caso di contaminazione della
superficie dentale (es. con saliva), & necessario ripetere la mordenzatura (per un tempo massimo di
azione di 10 s).

. Proseguire il trattamento con un adesivo (es. iBOND® Total Etch) e un composito (es. VENUS®,
CHARISMA®, DURAFILL® VS) rispettando le istruzioni del produttore.

Istruzioni

iBOND Etch Gel pud essere applicato con un micro-brush o una cannula. Sia i micro-brush che le
cannule sono prodotti esclusivamente monouso. Per evitare infezioni crociate si raccomanda di smal-
tire i prodotti monouso immediatamente dopo I'uso. Rilasciare lo stantuffo dopo aver applicato il gel.
Richiudere con cautela dopo aver rimosso il prodotto.

o

Istruzioni speciali
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da odontoiatri e in conformita con la rispettiva finalita
d’uso. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
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Condizioni di conservazione

Conservare a temperature inferiori a 25°C (77°F).

Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza.

Si prega di indicare il numero di lotto e la data di scadenza in tutta I’eventuale corrispondenza sul
prodotto.

Data di scadenza & e numero di lotto [t vedere le indicazioni sulla siringa/confezione.

Destinare la confezione al riciclaggio solo se completamente vuota.

Eventuali rimanenze di gel mordenzante possono essere smaltite nelle acque di scarico se il prodotto
¢ stato altamente diluito con acqua o neutralizzato.

Aggiornamento al: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Instrucées de uso

Descrigao do produto

iBOND Etch 35 Gel ¢ um agente de condicionamento & base de &cido ortofosférico. O produto é uti-
lizado para o condicionamento acido do esmalte e da dentina em tratamentos restauradores adesivos.
Composicao

iBOND Etch 35 Gel contém 35 % de &cido fosforico.

O produto contém ainda agentes espessantes, pigmentos e agua.

Indicacoes

Condicionamento acido de esmalte e esmalte/dentina na técnica de condicionamento total, antes da
aplicagdo do adesivo, em:

¢ Restauracdes de resina composta e compémero

¢ Restauracdes indiretas confeccionadas em laboratério (p. ex., inlays, coroas, pontes e facetas)

* Selantes

Contraindicacoes
¢ Aplicagdo em dentina préxima a polpa (camada de dentina com menos de 1 mm de espessura).
¢ Nao usar em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao iBOND Etch.

Efeitos secundarios

Este produto ou qualquer um de seus componentes pode provocar reacdes de hipersensibilidade
em alguns casos. Em caso de suspeita, pode-se obter informagdes sobre os componentes do pro-
duto junto ao fabricante.
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Interacoes
O acido pode dissolver materiais de forramento e base cavitaria, como o hidréxido de calcio, depen-
dendo do tipo e composicao desses materiais.

Avisos/precaucoes
iBOND Etch 35 Gel contém 35 % de acido fosfdrico e pode causar queimaduras quimicas. O produto
pode irritar os olhos. Evite o contato com a gengiva, a pele, os olhos e os dentes vizinhos. Em caso
de contato com a mucosa oral, lave-a cuidadosamente com dgua em abundéncia. Em caso de inges-
té@o, enxague a boca cuidadosamente com dgua em abundancia e beba bastante dgua. Consulte um
médico. Em caso de contato com a pele, lave-a cuidadosamente com agua e sabdo. Em caso de
contato com os olhos, lave-os com dgua em abundancia e consulte um médico. Use luvas de prote-
¢do adequadas. Evite o contato com a pele. Use roupa de protegao. Use 6culos de seguranga/prote-
tor facial. Tire imediatamente as roupas que tenham sido contaminadas com iBOND Etch 35 Gel.

Aplicacao

Antes do tratamento, limpe o dente cuidadosamente com pasta de polimento sem flor.

Recomenda-se o uso de dique de borracha.

1. Apds realizar o preparo conforme os principios do tratamento restaurador adesivo, lave a cavidade
e seque-a com ar, livre de dleo.

. Comecando pelas areas de esmalte biseladas, aplique iBOND Etch em toda a superficie da cavi-
dade, incluindo a dentina. Certifique-se de que o esmalte seja condicionado por pelo menos 20 s
e, no maximo, 30 s. Ao usar iBOND Etch 35 Gel, fique especialmente atento ao tempo de perma-
néncia na dentina. Nessas areas, é permitido reduzir o tempo para 15 s para evitar um condiciona-
mento excessivo. Se desejar, aplique iIBOND Etch apenas em esmalte e deixe-o agir por, no
maximo, 30 s. Condicione o esmalte ndo preparado, como nos casos de selamento de fissuras, por
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pelo menos 30 s e, no maximo, 60 s. Em caso de esmalte fluoretado, também pode ser necessario
um tempo de condicionamento de até 60 s.

Cuidado: Nos casos de cavidades profundas, recomendamos recobrir a dentina préxima da polpa
com um preparado a base de hidréxido de célcio e uma base cavitaria (p. ex., cimento de ionémero
de vidro) antes do condicionamento.

. Aplique jato de ar/agua durante 20 s para remover completamente o iBOND Etch. Nenhum residuo
de material devera ficar na cavidade.

. Seque a cavidade com ar livre de dleo (ndo resseque a dentinal). A superficie do esmalte condicio-
nado devera ficar com uma aparéncia de giz branco. Em caso de contaminagdo da superficie do
dente (p. ex., com saliva), deve-se repetir o condicionamento (por um periodo maximo de perma-
néncia de 10 s).

. Continue o tratamento com o adesivo (p. ex., iIBOND® Total Etch) e a resina composta (p. ex.,
VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) seguindo as instrugdes do fabricante.

Instrugoes

iBOND Etch Gel pode ser aplicado com um pincel ou uma céanula. Tanto o pincel como a canula
devem ser de uso Unico. Para evitar infec¢cdes cruzadas, os itens descartaveis devem ser eliminados
imediatamente apos o uso. Solte o émbolo apds a aplicagao do gel. Feche a seringa cuidadosamente
apos retirar o produto.
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InstrugGes especiais
Para uso exclusivo por cirurgides-dentistas e somente para as aplicagdes a que se destinam. Mante-
nha fora do alcance de criangas.
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Condigoes de armazenamento

Armazenar a temperaturas abaixo de 25°C (77°F).

Na&o utilizar o material apds o vencimento do prazo de validade.

Indicar o nimero do lote e a data de validade em toda correspondéncia sobre o produto.

Data de validade & e nimero do lote [ vide seringa/embalagem.

Enviar para reciclagem apenas embalagens completamente vazias.

Os residuos do gel de condicionamento podem ser descartados no esgoto se forem bem diluidos com
agua ou neutralizados.

Ultima revisao: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Gebruiksaanwijzing QD

Productbeschrijving
iBOND Etch 35 Gel is een etsmiddel op basis van fosforzuur. Het wordt gebruikt om glazuur te etsen
en dentine te conditioneren bij adhesieve vultherapie.

Samenstelling
iBOND Etch 35 Gel bevat 35 % fosforzuur.
Het product bevat verder verdikkingsmiddelen, pigmenten en water.

Indicaties

Etsen van glazuur en van glazuur/dentine bij toepassing van de Total Etch-techniek voér het met
adhesief hechten van:

¢ Composiet- en compomeerrestauraties

¢ In het laboratorium vervaardigde, indirecte restauraties (bv. inlays, kronen, bruggen en veneers)

* Sealants

Contra-indicaties

¢ Gebruik op dentine dicht bij de pulpa (dentinelaag met een dikte van minder dan 1 mm)

* Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor iBOND Etch

Bijwerkingen

Dit product of een van de bestanddelen kan in bepaalde gevallen overgevoeligheidsreacties veroor-
zaken. Bij een vermoeden van een overgevoeligheidsreactie kan informatie over de ingrediénten van
de fabrikant worden verkregen.
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Interacties
Afhankelijk van het type en de samenstelling kunnen onderlaagmaterialen, zoals calciumhydroxide,
door het zuur worden opgelost.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen

iBOND Etch 35 Gel bevat 35 % fosforzuur en kan chemische brandwonden veroorzaken. Kan de ogen
irriteren. Contact met het tandvlees, de huid, de ogen of de naburige gebitselementen vermijden. Bij
contact met het mondslijmvlies, grondig met veel water spoelen. Bij doorslikken, de mond grondig met
water spoelen en vervolgens veel water drinken. Een arts raadplegen. Bij contact met de huid, grondig
met zeep en water spoelen. Bij contact met de ogen, grondig met water spoelen en medisch advies
inwinnen. Geschikte beschermende handschoenen dragen. Contact met de huid vermijden. Bescher-
mende kleding dragen. Een veiligheidsbril/gezichtsbescherming dragen. Kleding waarop iBOND Etch
35 Gel is gemorst onmiddellijk verwijderen.

Toepassing

De elementen voér de behandeling zorgvuldig reinigen met een fluoridevrije polijstpasta.

Het gebruik van een cofferdam wordt aanbevolen.

1. Spoel de caviteit na preparatie overeenkomstig de richtlijnen van de adhesieve vultherapie en droog
met olievrije lucht.

. Breng iBOND Etch aan op het gehele oppervlak van de caviteit, inclusief het dentine; begin bij de
bevel in het glazuur. Zorg dat het glazuur gedurende minimaal 20 s maar niet langer dan 30 s wordt
geétst. Let er bij gebruik van iBOND Etch 35 Gel in het bijzonder op dat de inwerktijd op het dentine
wordt aangehouden. Om overetsen te voorkomen, mag de tijd in deze gebieden tot 15 s worden
verkort. Breng iBOND Etch, indien gewenst, alleen aan op het glazuur en laat het maximaal 30 s
inwerken. Ets ongeprepareerd glazuur, bijv. bij fissuurverzegeling, gedurende minstens 30 s maar
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niet langer dan 60 s. In geval van gefluorideerd glazuur kan het nodig zijn om maximaal 60 s te
etsen.
Let op: bij diepe caviteiten raden we aan het dentine in de buurt van de pulpa véor het etsen met
een calciumhydroxidepreparaat en een onderlaag (bv. glasionomeercement) af te dekken.
. Gebruik een waterspray om iBOND Etch gedurende 20 s volledig weg te spoelen. De caviteit mag
absoluut geen restanten bevatten.
Droog de caviteit met olievrije lucht (droog het dentine echter niet uit!). Het geétste glazuuropperviak
dient er krijtwit uit te zien. In geval van contaminatie van het tandoppervlak (bijv. met speeksel) moet
opnieuw worden geétst (maximale inwerktijd 10 s).
Zet de behandeling voort met een adhesief (bijv. iBOND® Total Etch) en composiet (bijv. VENUS®,
CHARISMA®, DURAFILL® VS) volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Instructies

iBOND Etch Gel kan met een applicatietip of een canule worden aangebracht. Applicatietips en canu-
les mogen slechts één keer worden gebruikt. Om kruisbesmetting te voorkomen, moeten artikelen die
bestemd zijn voor eenmalig gebruik onmiddellijk na het eerste gebruik worden afgevoerd. Haal de druk
van de plunjer nadat de gel is aangebracht. Hersluit zorgvuldig na uitdrukken van het product.

w
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Speciale aanwijzingen
Dit product mag uitsluitend door tandartsen voor het beoogde doel gebruikt worden. Buiten het bereik
van kinderen bewaren.
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Opslagcondities

Bewaren bij temperaturen onder 25°C (77°F).

Het materiaal na de vervaldatum niet meer gebruiken.

Vermeld bij alle correspondentie over het product het lotnummer en de vervaldatum..

Vervaldatum & en lotnummer et Zie de spuit/verpakking.

De verpakking moet geheel leeg zijn voordat deze wordt gerecycled.

Resterende etsgel mag via de riolering worden afgevoerd, indien deze sterk is verdund met water of is
geneutraliseerd.

Status: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Bruksanvisning GB)

Produktbeskrivning

iBOND Etch 35 Gel &r ett etsningspreparat baserat pa ortofosforsyra. Det anvénds for att etsa emalj
och konditionera dentin i samband med adhesiv fyllnadsterapi.

Innehall

iBOND Etch 35 gel innehaller 35 % fosforsyra.

Produkten innehéller dessutom fértjockningsmedel, pigment och vatten.

Indikationer

Emaljetsning och emalj-/dentinetsning i samband med totaletsning fére adhesiv bindning av:

e Komposit- och kompomererséttningar

¢ Laboratorietillverkade, indirekta ersattningar (t.ex. inlagg, kronor, broar och fasader)

e Forseglingar

Kontraindikationer

* Applicering pa pulpanara dentin (dentinlager mindre an 1 mm tjockt)

* Anvand inte produkten om patienten &r dverkénslig mot iBOND Etch

Biverkningar

Produkten eller nagot av dess innehallsémnen kan i specifika fall orsaka éverkanslighetsreaktioner. Vid
misstanke om detta kan information om innehéllsdmnen erhéllas fran tillverkaren.
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Interaktioner

Liner och basmaterial, t.ex. kalciumhydroxid, kan Iésas upp av syran beroende pa typ och samman-
sattning.

Varningar/forsiktighetsatgéarder

iBOND Etch 35 gel innehaller 35 % fosforsyra och kan orsaka kemiska brénnskador. Kan irritera 6go-
nen. Undvik kontakt med gingiva, intilliggande téander, hud, och égon. Vid kontakt med munslemhin-
nan, skolj noga med rikligt med vatten. Vid nedsvaljning, skélj munnen noga med vatten och drick
sedan rikligt med vatten. Kontakta lakare. Vid hudkontakt, skolj noga med tval och vatten. Vid 6gon-
kontakt, skélj noga med vatten och uppsok lakare. Anvand lampliga skyddshandskar. Undvik hudkon-
takt. Anvand skyddsklader. Anvand skyddsglastgon/ansiktsskydd. Avlagsna klader som har kontami-
nerats med iBOND Etch 35 gel omedelbart.

Applicering

Fore behandling ska tanden rengéras noga med fluorfri polerpasta.

Anvéndning av kofferdam rekommenderas.

1. Efter forberedelser i enlighet med adhesiv fylinadsterapi ska kaviteten skéljas och torkas med oljefri
tryckluft.

2. Borja vid de fasade emaljomradena och applicera iBOND Etch pa hela kavitetens yta, inklusive
dentinet. Etsa emaljen i minst 20 sekunder och max 30 sekunder. Var sarskilt noga med att félja
dentinets etstid vid anvandning av iBOND Etch 35 gel. Tiden kan reduceras till 15 sekunder i dessa
omraden for att undvika alltfor kraftig etsning. Vid behov kan iBOND Etch appliceras enbart pa
emaljen i max 30 sekunder. Etsa den opreparerade emaljen, t.ex. vid férsegling av en spricka, i minst
30 sekunder och max 60 sekunder. Vid fluoriderad emalj kan det dven krévas etsning i max 60
sekunder.
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Varning! Om kaviteterna &r djupa rekommenderar vi att pulpanéra dentin tdcks med ett kalciumhy-
droxidpreparat och en base (t.ex. glasjonomercement) fére etsning.

. Blastra med vatten i 20 sekunder for att skolja bort iBOND Etch. Kaviteten maste vara helt fri fran
eventuella rester.

. Torka kaviteten med oljefri tryckluft (torka inte ut dentinet!). Den etsade emaljytan ska vara kritvit.
Om tandytan kontamineras (t.ex. med saliv) méste etsningen upprepas (med hdgst 10 sek. etstid).

. Fortsétt behandlingen med adhesiv (t.ex. iBOND® Total Etch) och kompositterapi (t.ex. VENUS®,
CHARISMA®, DURAFILL® VS) i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Anvisningar

iBOND Etch gel kan appliceras med en pensel eller kanyl. Saval penslar som kanyler &r endast
avsedda for engangsbruk. For att undvika korsinfektioner méste engangsartiklar kasseras omedelbart
efter férsta anvandningen. Efter applicering, drag tillbaka sprutans kolv och tillslut sprutan omedelbart
efter att kanylen tagits bort..
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Sarskilda anvisningar
Endast fér anvandning av tandlakare och for avsett anvandningsomrade. Forvaras oatkomligt for barn.
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Forvaringsvillkor

Forvaras vid temperaturer under 25°C (77°F).

Anvénd inte materialet efter utgangsdatum.

Uppge batchnummer och utgangsdatum i all korrespondens om produkten.

Utgangsdatum & och batchnummer [er: Se uppgift pa spruta/férpackning.

Endast tomma férpackningar far lamnas till atervinning.

Resterande etsningsgel kan spolas ut i avloppet om den ar kraftigt utspadd med vatten eller neutrali-
serad.

Version: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Brugervejledning

Produktbeskrivelse

iBOND Etch 35 Gel er et sstsmiddel baseret pa phosphorsyre. Gelen anvendes til zetsning af emalje
og konditioneret dentin i forbindelse med adhzesiv fyldningsterapi.

Sammenszetning

iBOND Etch 35 Gel indeholder 35 % phosphorsyre.

Produktet indeholder desuden fortykningsmidler, pigmenter, vand.

Indikationer

Emaljeaetsning og emalje-/dentinaetsning i forbindelse med total-aetsteknikken inden adhzesivbinding
af:

e Komposit- og kompomer-restaureringer

¢ Laboratorieproduceret, indirekte restaureringer (f.eks. inlay, kroner, broer, facader)

¢ Fissurforseglinger

Kontraindikationer

¢ Anvendelse i forbindelse med pulpanzert dentin (dentinlag mindre end 1 mm i tykkelse)

* Ma ikke anvendes i tilfeelde af kendt, allergisk reaktion af iBOND Etch

Bivirkninger

Dette produkt eller en af dets komponenter kan i sezerlige tilfeelde forarsage allergiske reaktioner. |
tvivistilfaelde kan der indhentes oplysninger om indholdsstofferne fra producenten.
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Interaktioner
Liner- og bunddaekningsmaterialer, som fx calciumhydroxid, kan afhaengigt af type og sammensaet-
ning blive oploest af syren.

Advarsler/forsigtighedsregler

iBOND Etch 35 Gel indeholder 35% phosphorsyre og kan forarsage kemiske forbreendinger. Kan
irritere ejnene. Undgé kontakt med gingiva, hud, ejne og de tilstedende teender. | tilfeelde af kontakt
med mundslimhinden skal der skylles grundigt med rigelige maengder vand. Hvis gelen indtages, skal
munden skylles grundigt med vand, og patienten skal derefter drikke rigeligt vand. Seg leege. | tilfeelde
af hudkontakt vaskes huden grundigt med vand og szebe. | tilfeelde af kontakt med gjnene skal de
skylles grundigt med vand, og der skal seges lzege. Bzer beskyttelseshandsker. Undgé hudkontakt.
Baer beskyttelsespaklaedning. Beer beskyttelsesbriller/ansigtsskeaerm. Beklaedning, der er kontamine-
ret med iBOND Etch 35 Gel, skal straks fjernes.

Anvendelse

Inden behandlingen pabegyndes, skal tanden forsigtigt pudses med fluorfri polérpasta.

Det tilrades at bruge cofferdam.

1. Efter preeparationen, der udferes som til en adhaesiv fyldning, skylles kaviteten og terres med oliefri
luft.

2. Idet der begyndes med de skra emaljeomrader, pafores iBOND Etch hele kavitetens overflade,
inklusive dentinet. Serg for, at emaljen eetses i mindst 20 sek. og ikke lzengere end 30 sek. Nar der
anvendes iBOND Etch 35 Gel, skal man veere seerlig opmaerksom pa at overholde hviletiden pa
dentinet. Det er tilladt at reducere tiden til 15 sek. i disse omrader for at undga overaetsning. Hvis
det onskes, kan man nejes med at pafere iIBOND Etch pa emaljen og lade den hvile i hojst 30 sek.
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Ikke-praepareret emalje bor zetses, f.eks. ved fissurforseglinger, i mindst 30 sek. og hejst 60 sek.

Ved fluorideret emalje kan atsning i hejst 60 sek. ogséa veere ngdvendig.

Forsigtig: Ved dybe kaviteter anbefaler vi at tildaekke dentinet nzer pulpa med calciumhydroxid og

en bunddaekning (f.eks. glasionomercement), inden zetsning.

Brug vandspray til at skylle iBOND Etch helt veek i 20 sek. Kaviteten skal veere helt fri for gel-rester.

Tor kaviteten med oliefri luft (dentinet méa ikke udterres!). Den eetsede emaljeoverflade skal have et

kridtet, hvidt udseende. | tilfeelde af kontamination af tandoverfladen (f.eks. med spyt) skal atsnin-

gen gentages (med en hviletid pa hejst 10 sek.)

. Udfer yderligere behandling med adhaesiv (f.eks. iBOND® Total Etch) og komposit (f.eks. VENUS®,
CHARISMA®, DURAFILL® VS) ifelge fabrikantens anvisninger.

Brugsanvisning

iBOND Etch Gel kan paferes med en borste eller en pensel. Bade pensler og berster er udelukkende
beregnet til engangsbrug. For at undgé krydskontamination skal komponenter til engangsbrug omga-
ende bortskaffes efter forstegangs brug. Tilbagefer stemplet efter applicering af gelen. Luk omhyg-
geligt sprojten efter brug.
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Szerlig henvisning
Ma kun bruges af tandleaeger og til den tilsigtede anvendelse. Skal opbevares utilgaengeligt for bern.
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Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 25°C (77°F).

Materialet mé& ikke anvendes efter udlebsdato.

Angiv batchnummer og udlebsdato i al korrespondance angéende produktet.

Udlgbsdato & og batchnummer [er: Se maerkat pa sprejte/emballage.

Kun helt tomme emballager ma genbruges.

Overskydende aetsgel kan bortskaffes sammen med spildevand, hvis gelen er fortyndet med vand eller
neutraliseret.

Ajourfert: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

iBOND Etch 35 Gel er et etsemiddel basert pa ortofosfatsyre. Den brukes til & etse emalje og kondi-
sjonere dentinet i sammenheng med adhesiv fyllingsterapi.

Sammensetning

iBOND Etch 35 Gel inneholder 35 % fosforsyre.

Produktet inneholder ogsé tykningsmidler, pigmenter og vann.

Indikasjoner

Emaljeetsing og emalje/dentinetsing i sammenheng med total etsingsteknikk for adhesivbonding av:
e Kompositt- og kompomerrestaureringer

¢ Laboratorietilvirkede, indirekte restaureringer (f.eks. inlays, kroner, broer, belegg)

e Forseglingsmateriale

Kontraindikasjoner

* Pafering pa dentin nzer pulpaen (dentinlag mindre enn 1 mm tykkelse)

e Skal ikke brukes ved forekomst av kjent hypersensitivitet ovenfor iBOND Etch

Bivirkninger

Produktet eller en av dets komponenter kan i enkelte tilfeller forarsake allergiske reaksjoner. Ved mis-
tanke om et slikt tilfelle kan informasjon om innholdsstoffene skaffes fra produsenten.
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Interaksjoner
Liner og grunnmateriale, som f. eks. kalsiumhydroksid, kan oppleses av syren, avhengig av type og
sammensetning.

Advarsler/forholdsregler

iBOND Etch 35 Gel inneholder 35 % fosforsyre og kan forarsake kjemisk forbrenning. Kan irritere eyne.
Unngé kontakt med gingiva, hud, @yne eller nabotenner. | tilfelle det oppstar kontakt med oral mukosa,
skyll grundig med store mengder vann. Ved svelging skyll munnen grundig med vann og drikk deretter
store mengder vann. Kontakt en lege. | tilfelle det kommer i kontakt med huden, skyll grundig med
sape og vann. | tilfelle det kommer i kontakt med eynene, skyll rikelig med vann og radfer deg med
lege hvis nedvendig. Bruk passende vernehansker. Unnga kontakt med huden. Ha pé beskyttende
klzer. Bruk vernebriller/ansiktsvern. Fjern omgéende kleer som er blitt kontaminerte med iBOND Etch
35 Gel.

Péaforing

For behandlingen renses tannen forsiktig med fluoridfri poleringspasta.

Det anbefales a bruke en kofferdam av gummi.

1. Etter preparering i henhold til adhesiv fyllingsterapi, skyll kaviteten og terk med oljefri luft.

2. Begynn péferingen i de fasete emaljeomradene, og fortsett & pafere iBOND Etch over hele kavitet-
flaten, innbefattet dentinet. Serg for at emaljen etses i minst 20 sek. og ikke lengre enn 30 sek. Nar
du bruker iBOND Etch 35 Gel, veer spesielt oppmerksom pa & overholde paferingstiden for dentinet.
| disse omradene er det tillatt & redusere tiden til 15 sek. for & unnga overetsing. Bruk bare iBOND
Etch pa emaljen og la virke i maksimalt 30 sek. om enskelig. Etse ubehandlet emalje, f.eks. i tilfelle
fissurforsegling, i minst 30 sek. og ikke lengre enn 60 sek. | tilfelle fluortilsatt emalje kan det kanskje
veere nadvendig med etsing maksimalt 60 sek.

39



Forsiktig: Ved dype kaviteter anbefaler vi & dekke dentinet neer pulpa med en preparering av kalsi-
umhydroksid og en base (f.eks. glassionomersement) for etsingen starter.
. Bruk en vannsprayer i 20 sek. for & skylle iBOND Etch helt ut. Kaviteten méa veere helt fri for rester.
. Tork kaviteten med oljefri Iuft (ikke tork ut dentinet!). Den etsede emaljeflaten skal se kritthvit ut. |
tilfelle det oppstar kontaminasjon av tannoverflaten (f.eks. med saliva), ma etsingen gjentas (med
maks. 10 sek. paferingstid).
Utfor videre behandling med adhesiv (f.eks. iBOND® Total Etch) og komposittmaterialer (f.eks.
VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) i henhold til produsentens anvisninger.

Anvisninger

iBOND Etch Gel kan péferes med en pensel eller kanyle. Pensler og kanyler er kun til engangsbruk.
For & unngé kryssinfeksjon mé gjenstander som er beregnet p& engangsbruk kastes rett etter forste
gangs bruk. Lasne stempelet etter at gelen er pafert. Lukk forsiktig igjen etter fierning av produkt.
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Spesialangivelser
Skal kun brukes av tannleger og kun til tiltenkt formal. Oppbevares utilgjengelig for barn.
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Oppbevaringsforhold

Oppbevar i temperaturer under 25°C (77°F).

Ikke bruk materialet etter utlopsdatoen.

Oppgi partinummeret og utlepsdatoen i all korrespondanse angdende produktet.

Utlepsdato & og partinummer [er: Se opptegnelse pa sproyte/emballasie.

Resirkuler bare emballasjer som er helt tomme.

Gjenstaende gel kan temmes med avfallsvann hvis den er sterkt opplgst med vann eller noytralisert.

Redaksjonen avsluttet: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Kayttoohjeet D

Tuotekuvaus

iBOND Etch 35-geeli on ortofosforihappoon perustuva etsausaine. Sita kdytetddn hammaskiilteen ja
dentiinin etsaamiseen adhesiivisen paikkauksen yhteydessa.

Koostumus

iBOND Etch 35 -geeli siséltda 35 % fosforihappoa.

Tuote siséltaa liséksi sakeutusaineita, pigmentteja, vetta.

Indikaatiot

Hammaskiilteen etsaus ja hammaskiilteen/dentiinin etsaus kokonaisetsaustekniikan yhteydessa
ennen seuraavia sidostamistoimia:

e Komposiitti- ja kompomeeritaytteet

e Laboratoriossa valmistetut epésuorat taytteet (esim. inlay-téytteet, kruunut, sillat, laminaatit)

* pinnoitukset

Kontraindikaatiot

* Levittdminen lahelld hampaan pulpaan sijaitsevaan dentiiniin (dentiinikerros alle 1 mm paksu)

¢ Eisaa kéyttaa, jos potilaan tiedetaan olevan yliherkk@ iBOND Etch -tuotteelle

Haittavaikutukset

Tama tuote tai yksi sen komponentti voi tietyissa tapauksissa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita. Jos tata
epaillaan, valmistaja voi toimittaa ainesosia koskevia tietoja.
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Interaktiot
Happo voi liuottaa alustéytemateriaalia ja muotoilumateriaalia, esimerkiksi kalsiumhydroksidia, riip-
puen tyypista ja koostumuksesta.

Varoitukset/varotoimet

iBOND Etch 35 -geeli siséltaa 35 % fosforihappoa ja voi aiheuttaa kemiallisia syopymié. Voi arsyttaa
silmid. Varo koskettamasta ikenid, ihoa, silmié tai viereisia hampaita. Jos ainetta joutuu suun limakal-
volle, huuhtele huolellisesti runsaalla vedelld. Jos ainetta niellaén, suu on huuhdeltava huolellisesti
vedelld ja sen jalkeen on juotava paljon vettd. Ota yhteys laékariin. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele
huolellisesti saippualla ja vedelld. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti vedelld ja ota yhteys
laakariin. Kéyta sopivia suojakésineité. Valta inokosketusta. Kayté suojavaatetusta. Kayté suojalaseja/
kasvomaskia. Poista heti iBOND Etch 35 -geelilla saastuneet vaatteet.

Levittdminen

Puhdista hampaat ennen késittelya huolellisesti fluorittomalla kiillotustahnalla.

Suosittelemme kayttdméaan kofferdamia.

1. Sidostavan paikkaustekniikan mukaisen preparoinnin jalkeen kaviteetti huuhdellaan ja kuivataan
oljyttémalla ilmalla.

. Aloita viistotuista hammaskiillealueista ja levitd iBOND Etch -tuotetta koko kaviteetin pinnalle, den-
tiini mukaan lukien. Varmista, ettd hammaskiilletta etsataan vahintdan 20 sekuntia mutta korkein-
taan 30 sekuntia. iIBOND Etch 35 -geelia kdytettaessa kiinnita erityistd huomiota aikaan, jonka tuote
on dentiinin paalla. Ajan lyhentdminen 15 sekuntiin néilla alueilla on sallittua liiallisen etsauksen
valttamiseksi. Haluttaessa iBOND Etch -tuotetta voidaan kéyttaa vain hammaskiilteeseen ja sen
annetaan vaikuttaa korkeintaan 30 sekuntia. Etsaa muokkaamatonta hammaskiilletts, esim. fissuu-
ran sulkemisen tapauksessa, vahintaan 30 sekuntia ja korkeintaan 60 sekuntia. Fluoratun hammas-

n
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kiilteen tapauksessa korkeintaan 60 sekuntia kestévé etsaus voi olla myds tarpeen.

Huomio: Syvien kaviteettien tapauksessa suosittelemme dentiinin paéallystamistda hampaan ytimen
lahella kalsiumhydroksidivalmisteella ja pohjamateriaalilla (esim. lasi-ionomeerisementti) ennen
etsausta.

. Huuhtele iBOND Etch -tuote kokonaan pois 20 sekuntia kestavalld vesisuihkulla. Kaviteetissa ei saa
olla mitééan jaamia.

. Kuivaa kaviteetti 6ljyttomalla ilmalla (&4 kuivaa dentiinial!) Etsatun hammaskiillepinnan tulee olla lii-
dunvalkoinen. Hampaan pinnan kontaminaation tapauksessa (esim. sylki) etsaus on toistettava
(korkeintaan 10 sekunnin kestoaika).

. Suorita jatkokésittely sidosaineella (esim. iBOND® Total Etch) ja kompositiilla (esim. VENUS®,
CHARISMA®, DURAFILL® VS) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

iBOND Etch -geelid voidaan levittdé harjalla tai kanyylillé. Harjat ja kanyylit ovat ainoastaan kertakayt-
toisia. Ristikontaminaation vélttdmiseksi kaikki kertakayttoiset vélineet pitda havittaa valittdmasti
ensimmaisen kayton jalkeen. Vapauta manté geelin levityksen jalkeen. Sulje uudelleen huolellisesti
tuotteen poistamisen jalkeen.

w

IS

o

Erityisia ohjeita
Ainoastaan hammasléaakarin kayttéon ja suunniteltuun kayttétarkoitukseen. Séilyta lasten ulottumatto-
missa.
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Sailytysolosuhteet

Sailyta alle 25°C (77°F).

Ei saa kayttaa viimeisen kaytto, jalkeen.

Mainitse erdnumero ja viimeinen kayttépaivamaara kaik tuotetta kos} kirjeenvaihdossa.
Viimeinen kayttopaivamaara & ja eranumero ket Katso ruiskussa/pakkauksessa oleva ilmoitus.
Kierrata vain taysin tyhjat pakkaukset.

Jaljella oleva etsausgeeli voidaan havittaa jateveden mukana, jos se laimennetaan runsaalla vedella tai
neutraloidaan.

Painos: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel 0&nyieg xpriong

Mepypadn mpoidvrog

H yéAn iBOND Etch 35 eival tapdyovtag adpottoinong pe Baon to opbodwapopikd ofh. Xpnaotpotiol-
eital yla tnv adporroinon tg adapavtivng Kat TNV TpoeTolacia Tng odovtivng ota TAaiola tng Bepa-
Tieiag EpPpagng He SUYKOAANTIKO LAIKO.

ZovBeon

H yéAn iBOND Etch 35 miepiéxet 35 % pwodopikd o€l.

To TIPOIOV TIEPIEXEL ETITIAEOV TIVKVWTIKA HEDT, XPWOTIKEG KAl VEPO.

Evdeigelg

Adporroinon adapavtivng kat adportoinon adapavtivng/odovTivng ota TAaiola TNG TEXVIKAG OAKAG
adpoTToinong TIPLV T CUYKOAANON:

® ATIOKATAOTACEWY CUVBETWV LAIKWY KAl GUHTIOAUHEPWY

¢ ‘EppEocwY ATTOKATACTACEWY EPYACTNPLAKIG KATAOKEVNG (T1.X. €vBeTa, oTedAVES, YEDUPEG, OPELG)

* YAKWwv €udpadng

Avtevéeitelg
* Edappoyr) otnv 0dovTivn KOVTd oTov TIOAGO (OTPWHA 050VTivng TIAXoUG HikpdTEPOL ard 1 mm)
¢ Na pn xpnolpoToleital og TePITTTwon YvwaoTrg uTiepevatodnoiag oto iBOND Etch.
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Mapevépyeieg

AuTd TO TIPOIdV 1| £va amd Ta CUCTATIKA TOU UTIOPEL O CUYKEKPIUEVEG TIEPITTTWOELG VA TIPOKAAETOLV
AAAEPYIKEG avTISPATELG. Ze TIepiTTwon vTtoPiag, TTANPOPOPIEG OXETIKA He TA cuoTaTIKA gival Suvatd
va AndBoLv amod ToV KATAOKELAOTH.

AN\nAeudpaoelg
YA OuSETEPOL CTPWHATOG, OTIWG TO LEPOEEISIO ToL aoBeaTiou, eival Suvatod va SilahuBouvv armod To
0€0, avahoya pe Tov TOTTo Kal T oUVBeaT) Toug.

Mpoeidomoinoeig/Mpopuragelg

H yéAn iBOND Etch 35 mepiéxet 35 % pwodopikd of0 Kal PTIOpei va TIPOKAAETEL XNHIKA eykadpata.

Mrtopei va TpokAnBei epebiopdg ota pdtia. Na aropevyetal n emadry He ta oUAQ, To SEpHA, Ta HATIA

1) Ta YEITOVIKA SovTIa. Ze TIEPITTTWOon eTtadrq He ToV oTopatikd BAevvoyovo, EETTAUVETE KaAd pe ddpBovo

VEPO. Z€ TIEPITTTWON KATATIOONG, EETIAUVETE KAAA TO OTOHA HE VEPO Kal KATOTIV TIEiTE AdBOoVo vePO.

ZupBouleuTeite Evav 1ATPO. Ze TIEPITTTWON ETIAPNG e TO S€pHa, EETTAOVETE KA pe oaTtolvL Kal Vepo.

Ze TePITTWOon enadrq He Ta PATIa, EETTAUVETE KAAA pe vepd kal oupBouleuBeite évav latpo. Popdte

Kat@nAa mpootateutikd ydavtia. Na aropevyetal n emagr He 1o d€ppa. PopdTe TIPOOTATEVTIKO

Hatiopo. opdte yuaAld aodaleiac/mTPooTATEVTIKO TIPOOWTIOV. APAIPETTE APECWE TUXOV evBLpaATA

TIoL €xouv AepwBei pe yéAn iIBOND Etch 35.

Edappoyi

Mpwv TN Bepareia, kKaBapioTe TIPOCEKTIKA TO SOVTL Pe OTIABWTIKA TtAoTA Xwpig ¢pBOplo. Zuviotatal n

XPrion eAacTIKOU ATToHoVWTHPA.

1. Metd v TtpogTolpaaia, EEMAOVETE TNV KOIAOTNTA cUUdwva pe Tn Bepareia Epppa&ng Pe ouyKoA-
AoUpeva LAIKA Kal OTEYVWOTE He agpa Xwpig EAalo.
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Zeklvivtag amod TIG AElAoPEVEG TIEPIOXEG TNG adapavtivng, epappodote iIBOND Etch oe 6An tnv
emdAvela TNG KOINGTNTAG, cupTiEPIAapBavopévng Tng odovtivng. BeBawbeite 6Tt n adapavtivn €xel
adpottoinBei yia TovAdyiotov 20 deutepolerta Kal To avwtato 30 devtepdAertra. Katd tn xprion
G yéAng iBOND Etch 35, amatteital 181aitepn TIpoooyr yla Tn SUPHOPdWON PE TOV XPOVO TIapapo-
VAG Ttavw otnv odovtivn. H peiwon tou xpovou oe 15 SeuTePOAETITA OE QUTEG TIG TIEPLOXES €ival
amodektr Tpog artoduyr) uvrtepadpottoinong. Av eivat embupntd, edpappoote iIBOND Etch povo
otnv adapavtivn kat aprjote va otepeottolinbei yia 30 deutepOAETITA TO AVWTEPO. ASPOTIOINOTE TNV
pn TIpoETOIpacpEVn adapavtivn, LY. o TiepPITTTwon Eudpagng oxIopng, yia TouAdxiotov 30 deute-
POAETTTA KAl O TTAvw artod 60 deutepoAertta. Emiong otnv mepimtwon ¢Boplwpévng adapavtivng,
evdeXopEVWG va amalteitat adpotroinon yla oxt Tiavw artod 60 deutepdAeTtTa.

Mpogooxn: Ze TePITTwon Babuwv KOIOTHTWY, CUVIOTOUHE TNV KAALYN TNG 08ovTivg KovTd otov
TIOADO pe Ttapackebaopa LSPo&eldiov Tou aoBeoTiov Kal pia BAaon (T.x. valoiovopepry Kovia) TPV
v adporoinon.

. Xpnotportolrote Yekaopod vepou yla Tnv TAen ékmuon tou iIBOND Etch yia 20 devtepoiertta. H

KOIAOTNTA TIPETIEL Va eival eVTEAWG eAeVBEPN ATt TUXOV LTTOAEIMPATA.

. ZTEYVWOTE TNV KONOTNTA pe aépa Xwpiq €Aalo (Un oteyvwoete v odovtivn!). H adporoinuévn

empavela adapavtivng TIPETEL va daivetal Aeukr| oav KIHwAia. Ze Tiepitwan pdAuvong tng emida-
VELaG Tou SovTiol (TL.X. pe oielo), n adporttoinon Tpémel va emavaindBei (yla éva péyloto xpovo
Tiapapovrg 10 SeuTePOAETTTWVY ).

. EkteAéote TNV Tepattépw Beparteia pe cUYKOANTIKG LAKO (T1.X. iIBOND® Total Etch) kat olvBeto

pntivn (rt.x. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) cOpdwva pe TIG 08nyieg TOL KATAOKELAOTH.



Odnyieg

H yéAn iBOND Etch pmtopei va epappoatei xpnotpotolvtag TiveAdkl rj kavouAa. Tooo Ta BoupTodkia
00 Kal oL KAVOUAEG TtpoopifovTal yia pia povo xprion. MNa tnv arroduyr] S1actavpoUHEVWVY AOIHWEEWVY,
Ta €idn oL TIPoOpIfovTal yla pia HOVO Xprion TIPETIEL va ATIOPPITITOVIAL AHECWG PETA TNV TIPWTN
xprion. Avakoudrote tnv Ttieon oto €PBOAO0 peTA TNV epappoyr) TNG YEANG. MpooekTikd avakAeioet
HETA TNV adaipeon Tou TIPOIOVTOG.

EI8IKEG 0dnyieg

Mpérmel va xpnotdotoleital pévo amod oSovTIATPoUG Kat yid Tn XPrion yla tnv oroia Tpoopiletal.
DuAAOOETE TO TIPOIOV OE PEPOG ATIPOOITO oTa TTALSIA.

Zuvenkeg puAagng

Na puAaocoetal oe Beppokpaocie katw Twv 25°C (77°F).

Mn xpnotpottoleite To LAKS PETA TNV Npepopnvia AnRgng Tou.

Mapakaholpe avapepeTe Tov aplBpd apTidag Kat TNV nuepopnvia AENG o€ KABE ETIKOIVWVIA OXETIKA
HE TO TIPOIoV.

Hpepopnvia AfEng & kat aptBpog maptidag ket: BA. onpeiwon otn obplyya/cuokevaaia.

Na avakukKAWVETE T ouoKevaaoia HOVo OTav eival eVIEAWS Adela.

Tuxov LTTIOAEIPPA YEANG adPOTIOINONG HTTOPEL VA ATTOPPITITETAL PE TA LYPA ATIOBANTA AV Eival Og HEYAAn
apaiwon pe vepd f av eival eE0LSETEPOTIOINKEVO.

Hupepopnvia teAeutaiag avabewpnong: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Navod k pouziti (€2

Popis vyrobku

iBOND Etch 35 Gel je leptaci prostfedek na bazi kyseliny ortofosfore¢né. Pouziva se k naleptani sklo-

viny a jako kondicionér dentinu pred zhotovenim kompozitnich vyplini.

Slozeni

iBOND Etch 35 Gel obsahuje 35 % kyseliny fosfore¢né.

Vyrobek dale obsahuje zahustovaci ¢inidla, pigmenty, vodu.

Indikace

Leptani skloviny a leptani skloviny/dentinu v pfipadé pouziti metody celkového naleptani pred aplikaci

adhesivnich systém (bondd) u:

e kompozitnich a kompomernich vyplni

o pred fixaci laboratorné vyrobenych nepiimych nahrad (napf. inleji, korunek, mustku a faset), dualné
tuhnoucimi cementy

o pred aplikci pryskyficnych cementd (napt. pro fixaci FRC ¢epd)

Kontraindikace

¢ Aplikace na dentin v blizkosti dfené (tloustka vrstvy dentinu méné nez 1 mm).

* Nepouzivejte v pfipadé znamé hypersenzitivity na iBOND Etch

Nezadouci ucinky

Tento vyrobek nebo néktera z jeho slozek mize v nékterych pfipadech vyvolat alergické reakce. V

pripadé podezieni Ize od vyrobce ziskat informace o slozeni produktu.
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Interakce
Podlozky a podkladové materidly , jako je napfiklad hydroxid vapenaty, mohou byt rozpoustény kyse-
linami, podle jejich typu a slozeni.
Varovani/bezpeénostni opatieni
iBOND Etch 35 Gel obsahuje 35 % kyselinu fosfore¢nou a mize zpUsobit chemické poleptani. Mize
drazdit o¢i. Zamezte styku s dasnémi, kzi, o¢ima nebo s okolnimi zuby. P¥i styku se sliznici v Ustech
vyplachnéte velkym mnozstvim vody. PFi poziti vyplachnéte Usta dikladné vodou a pak vypijte velké
mnozstvi vody. Poradte se s Iékafem. P¥i styku s kizi dikladné oplachnéte mydlem a vodou. Pfi zasa-
zeni o¢i okamzité ddkladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc. Pouzivejte vhodné
ochranné rukavice. Zamezte styku s kdzi. Pouzivejte ochranny odév. Pouzivejte ochranné bryle nebo
obli¢ejovy stit. Odév znecistény pripravkem iBOND Etch 35 Gel okamzité sviéknéte.

Aplikace

Pred oSetfenim peclivé zub vycistéte lestici pastou neobsahuijici fluoridy.

Doporuéujeme pouzivat kofferdam

1. Po preparaci kavitu vyplachnéte a vysuste vzduchem neobsahujicim olej.

2. Zacnéte od zkosenych oblasti skloviny, nanasejte iBOND Etch na cely povrch dutiny véetné den-
tinu. Dbejte, aby byla sklovina leptana nejméné 20 sekund, av§ak maximalné 30 sekund. P¥i pouziti
vénujte zvlastni pozornost dodrzeni doby plsobeni na dentin. V téchto oblastech Ize snizit dobu
pusobeni, aby nedoslo k nadmérnému naleptani. V pfipadé potfeby naneste pfipravek iBOND Etch
pouze na sklovinu a nechejte pusobit maximalné 30 sekund. Nepreparovanou sklovinu, napf. v
pfipadé tmeleni fasety, leptejte nejméné 30 a nejdéle 60 sekund. V pripadé fluorované skloviny
mUZe byt zapottebi del$i doba leptani nez 60 sekund.

Pozor: V pripadé hlubokych dutin doporucujeme pred leptanim zakryt dentin v blizkosti dfené pfi-
pravkem hydroxidu vapenatého a bazi (napf. skloionomernim cementem).
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. Rozprasova¢em vody po dobu 20 sekund diikladné iBOND Etch oplachnéte. V dutiné nesmi zUstat
zadné zbytky.

. Vysuste dutinu vzduchem neobsahujicim olej (nepfesusujte dentin!). Naleptany povrch skloviny by
mél mit kiidové bily vzhled. V pfipadé kontaminace povrchu zubu (napi. slinami) je nutno leptani
opakovat (s dobou piisobeni maximalné 10 sekund).

. Pokracujte v dals$im oSetieni adhesivnim systémem (napf. iBOND® Total Etch) a kompozitem (napf.
VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) podle pokynd vyrobce.

Pokyny

iBOND Etch Gel Ize aplikovat kanylou nebo kanylou s microbrushem. Kanyly jsou k jednorazovému
pouziti. Aby nedoslo ke zkfizené infekci, je kanyly nutno zlikvidovat okamzité po prvnim pouziti. Po
aplikaci gelu uvolnéte pist. Peclivé opét zaviete po odstranéni produktu.
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Zvlastni pokyny
Urceno pro pouZiti pouze zubnimi Iékafi a pouze k uréenému Ucelu. Uchovavejte mimo dosah déti.

Podminky uchovavani

Skladujte pfi teplotach nizsich nez 25°C (77°F).

Materidl nepouzivejte po expiraci.

Ve veskeré korespondenci tykajici se pfipravku uvadéjte Cislo Sarze a datum uplynuti pouzitelnosti.
Datum uplynuti pouzitelnosti & a Gislo Sarze [e1: Viz poznamka na stikace/obalu.

Recyklujte pouze zcela prazdny obal.

Zbyvajici leptaci gel mize byt vypoustén do odpadnich vod, pokud je silné ziedén vodou nebo neutra-
lizovan.

Datum revize: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Hasznalati utasitas GO

Termékleiras

A iBOND Etch 35 gél egy orto-foszforsav alapu fogaszati savazé anyag. A zomanc maratasara és a
dentin kondicionalasara hasznalatos ragasztasos technikaval késziilé tomések esetén.

Osszetétel

A IBOND Etch 35 gél foszforsav tartalma 35 %.

A termék ezen kivil sUrité anyagot, pigmenteket és vizet is tartalmaz.

Javallatok

Zomanc illetve zomanc/dentin savazasara a teljes maratasu technika hasznalata esetén, az aldbbi
anyagokkal végzett ragasztasokat megel6zéen:

e kompozit és kompomer restauraciok esetén

¢ laborban elédllitott, indirekt restauraciok (pl. inlayek, korondk, hidak, héjak)

* tomité anyagok

Ellenjavallatok

¢ A pulpahoz kézeli dentinen térténé alkalmazas (ha a dentin réteg 1 mm-nél vékonyabb).

* AIBOND Etch gél elleni ismert tulérzékenység esetén haszndlata nem javasolt

Mellékhatasok

Egyedi esetekben a termék, vagy annak Osszetevéi tulérzékenységi reakciokat valthatnak ki. Ennek
gyanuja esetén a gyartotol beszerezhetd az dsszetételre vonatkozé informacio.
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Koélcsonhatasok
A tomité és alapozé anyagokat, mint pl. a kalcium-hidroxidot a sav azok tipusatol és Osszetételétd|
fliggben esetlegesen feloldhatja.

Figyelmeztetések/6vintézkedések

ABOND Etch 35 gél 35 % foszforsavat tartalmaz és kémiai égést okozhat. Irritélhatja a szemet. Kertilje
a foginnyel, bérrel, szemmel, vagy szomszédos fogakkal vald érintkezést. A szaj nyalkahartyajaval vald
érintkezés esetén alaposan Gblitsen sok vizzel. Lenyelés esetén alaposan Oblitse ki a szajat vizzel,
majd igyon sok vizet. Kérje ki orvosa tanacsat. Amennyiben az anyag bérre jut, szappannal és vizzel
alaposan le kell mosni. Amennyiben a termék a szembe jut, alaposan mossa ki vizzel és forduljon
orvoshoz. Viseljen megfelel6 véddkesztylit. Kerlilie a bérrel valé érintkezést. Viseljen véddruhézatot.
Viseljen védészemliveget/arcvédé maszkot. A iBOND Etch 35 géllel szennyezett ruhdzatot azonnal
tavolitsa el.

Alkalmazas

A kezelést megeléz6en alaposan tisztitsa meg a fogat fluoridmentes fényezé pasztaval.

Kofferdam hasznalata ajanlott.

. Aragasztasos technikaval készitett tomés folyamatanak megfeleléen &blitse ki a kavitast és szaritsa
ki olajmentes levegével.

. A zomanc ferdére csiszolt széleivel kezdve vigye fel a iBOND Etch gélt a kavitas teljes felliletére,
beleértve a dentint. Gondoskodjon arrél, hogy a zomanc legalabb 20 de maximum 30 masodpercen
keresztlil savazasra keriiljon. A felhasznalas soran forditson kiilonds figyelmet a dentinre vonatkozé
hatéidére. A tllmaratas elkeriilése érdekében megengedhetd a fenti teriileteken toltott hatas idé 15
méasodpercre torténd csdkkentése. Kivansag esetén a iBOND Etch gélt csak a fogzomancon alkal-

-
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mazza és maximum 30 masodpercig hagyja hatni. A nem el6készitett fogzomancot, pl. barazda
zaras esetében, legaldbb 30 de maximum 60 masodpercen keresztlil savazza. Fluoriddal kezelt
fogzomanc esetén 60 masodpercnél nem hosszabb tartamu savazas valhat sziikségessé.
Figyelem: Mély kavitasok esetén javasoljuk a pulpahoz kézel levé dentin kalcium-hidroxid tartalmd
készitménnyel torténé boritasat és a savazast megel6zéen egy alabélel6 anyag (pl. Uivegionomer
cement) hasznalatat.

. A iBOND Etch teljes ledblitése érdekében hasznéljon pusztert 20 masodpercen keresztll. A kavi-

tésnak teljesen maradékoktol mentesnek kell lennie.

Szaritsa ki a kavitast olajmentes levegével (de ne szaritsa ki a dentint!) A savazott zomanc fellileté-
nek krétafehérnek kell lennie. A fog felliletének (pl. nyallal torténd) szennyezédése esetén a savazast
meg kell ismételni (maximum 10 mésodperces hatdidével).

. Folytassa a tovabbi kezelést k6t6- (pl. iBOND® Total Etch) és kompozit anyaggal (pl. VENUS®,

CHARISMA® DURAFILL® VS) a gyarté utmutatasanak megfeleléen.

Hasznalati utasitas

A iBOND Etch gél egy kefe vagy kaniil hasznélataval hordhaté fel. A kefe és a kantl csak egyszer
hasznalhato. A keresztfertézés elkerlilése érdekében az egyszer haszndlatos eszkézoket a hasznalat
utan azonnal el kell dobni. A gél felvitele utan hizza kifele a dugattyut. A termék eltavolitasat kdvetéen
azt 6vatosan zarja be.

Specialis utasitasok
Kizarélag fogaszok altali, rendeltetésszer(i hasznalatra. Gyermekek el6| elzarva tartandé.
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Tarolasi korilmények
Tarolja 25°C (77°F) alatti hémérsékleten.
Ne haszndlja fel az anyagot a szavatossagi id6 lejarta utan.

Kérjiik, hogy a termékkel kapcsolatos valamennyi levelén tlintesse fel a tételszamot és a lejarati datu-
mot.

A szavatossagi id6 lejarta & és a tételszam [ol: Lasd a fecskend6n/csomagolason feltlintetett adatokat.
Csak a teljesen Ures csomagolast hasznositsa Ujra.
A maradék maraté gél vizzel torténd erds higitds vagy semlegesités esetén a szennyvizzel eltavolithaté.

Kiadas datuma: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Lietosanas instrukcija @

Izstradajuma apraksts

iBOND Etch 35 Gel ir kodinasanas lidzeklis uz ortofosforskabes bazes. To lieto emaljas kodinasanai un
dentina kondicioné$anai adhezivas plombésanas terapijas ietvaros.

Sastavs

iBOND Etch 35 Gel satur 35 % fosforskabi.

Izstradajums satur ari biezinatajvielas, pigmentus, tdeni.

Indikacijas

Emaljas kodinasana un emaljas/dentina kodinasana pilnas kodinasanas tehnikas ietvaros pirms adhe-
Zlvas sasaistiSanas, kad tiek izmantotas:

e Kompozitmaterialu un kompomeru restauracijas;

¢ Laboratorija izgatavotas, netie$as restauracijas (pieméram, inlejas, kroni, tilti, venri);

¢ Silanti.

Kontrindikacijas

* LietoSana uz dentina pulpas tuvuma (dentina slanis nav biezaks par 1 mm).

* Nelietot, ja konstatéta paaugstinata jutiba pret iBOND Etch.

Blakusparadibas

Atseviskos gadijumos $is izstradajums vai kada no ta sastavdalam var izraisit alergiskas reakcijas. Ja
radusas aizdomas, informaciju par sastavdalam var sanemt no razotaja.
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Mijiedarbiba

hidroksidu.

Bridinajumi/piesardzibas pasakumi

iBOND Etch 35 Gel satur 35 % fosforskabi un var izraisit Kimiskos apdegumus. Var kairinat acis. Izvairie-
ties no saskares ar smaganam, adu, acim vai blakus esoSiem zobiem. Ja notikusi saskare ar mutes
glotadu, rupigi skalojiet ar lielu tdens daudzumu. Ja norits, rupigi izskalojiet muti ar tdeni un péc tam
dzeriet daudz tdens. Konsultgjieties ar arstu. Ja notikusi saskare ar adu, rupigi noskalojiet to ar ziepem
un Udeni. Saskares ar acim gadijuma rupigi skalojiet ar iideni un meklgjiet medicinisko palidzibu. Valkajiet
piemérotus aizsargcimdus. Izvairieties no saskares ar adu. Valkajiet aizsargapgérbu. Valkajiet aizsargbril-
les/sejas aizsargu. Nekavéjoties novelciet apgérbu, kas nonacis saskaré ar iBOND Etch 35 Gel.

Lietosana

Pirms procediras uzmanigi notiriet zobu ar pulé$anas pastu, kas nesatur fluoridu.

leteicams izmantot gumijas koferdamu.

1. Péc sagatavo$anas atbilsto$i adhezivas plombésanas terapijai izskalojiet kavitati un izzavéjiet,
izmantojot gaisu, kas nesatur ellu.

2. Uzklajiet iBOND Etch uz visas dobuma virsmas, ieskaitot dentinu, sakot no slipi noskeltajam emal-
jas vietam. Parliecinieties, ka emalja tiek kodinata vismaz 20 sek., bet ne ilgak par 30 sek. Lietosa-
nas laika pievérsiet pasu uzmanibu tam, lai tiktu ievérots laiks, kas attiecas uz dentinu. Apstradajot
$is zonas, laiku drikst samazinat lidz 15 sek., lai izvairitos no parak ilgas kodinasanas. Ja nepiecie-
Sams, uzklajiet iBOND Etch tikai uz emaljas un paturiet to maksimali 30 sek. Kodiniet nesagatavotu
emalju, pieméram, ja jalikvide plaisas, vismaz 30 sek., bet ne ilgak par 60 sek. Fluorizétas emaljas
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gadijuma var bt nepiecieSams kodinat ilgak par 60 sek.
Uzmanibu: Dzilu kavitasu gadijuma, dentinu pulpas tuvuma pirms kodinasanas ir ieteicams parklat
ar kalcija hidroksida pamatu un bazi (piemeéram, stikla jonoméra cementu).
. Izmantojiet Gdens smidzinataju 20 sek., lai pilniba noskalotu iBOND Etch. Kavitatei jabut pilnigi firai
no jebkadam paliekam.
Izzavéjiet kavitati, izmantojot gaisu, kas nesatur ellu (neizzavéjiet dentinu!). Kodinatajai emaljas virs-
mai jablt krita baltuma. Ja zoba virsma ir saskarusies ar ko citu (pieméram, ar siekalam), kodina-
Sana ir jaatkarto (to noturot maksimali 10 sek.).
. Veiciet turpmakas procediras ar adhezivu (pieméram, iBOND® Total Etch) un kompozitmaterialu
(pieméram,VENUS?®, Charisma®, DURAFILL® VS) saskana ar razotaja noradijumiem.

Noradijumi

iBOND Etch Gel var uzklat, izmantojot otinu vai kanulu. Gan otinas, gan kanulas ir lietojamas tikai
vienreiz. Lai izvairitos no savstarpgjas infekcijas parnesanas, priekSmeti, kas paredzeti vienai lietosa-
nas reizei, ir jaizmet tlit péc pirmas lietoSanas. Pec Zelejas uzklasanas atlaidiet virzuli. Péc produkta
iznems$anas, uzmanigi atkal aizveriet.
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Tpasi noradijumi
Var lietot tikai zobarsti un tikai paredzetajam mérkim.
Glabajiet berniem nepieejama vieta.
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Glabasanas apstakli

Glabajiet temperatura zem 25°C (77°F).

Nelietojiet materialu péc ta deriguma termina beigam.

Sazinoties par izstradajumu, ludzu, noradiet sérijas numuru un deriguma terminu.

Deriguma termin$ & un sérijas numurs [e1: skatiet noradi uz slirces/iepakojuma.

Parstradajiet tikai pilnigi tukSu iepakojumu.

Atlikuso kodinasanas Zeleju var novadit notekudenos, ja ta ir stipri atSkaidita ar Gdeni vai neitralizéta.

Teksta parskati$anas datums: 2013-07
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iBOND® Etch 35 Gel Naudojimo instrukcija @

Gaminio apraSymas

,IBOND Etch 35* gelis yra ésdinanti medziaga, kurios pagrinda sudaro ortofosforo rugstis. Jis naudo-
jamas emalio ésdinimui ir dentino apdorijimui adhezyvinéje plombavimo technikoje.

Sudétis

,IBOND Etch 35 gelio sudétyje yra 35 % fosforo rugsties.

Be to, gaminio sudétyje yra tirstinanciy medziagy, pigmenty, vandens.

Indikacijos

Emalio ir emalio/dentino ésdinimas bendrojo ésdinimo metodo kontekste prie§ adhezyvinj suri§ima su:

¢ Kompozitinémis ir kompomerinémis atstatymo medziagomis.

¢ Laboratorijoje pagamintomis netiesioginémis restauracijomis (pvz., jklotais, vainikéliais, tilteliais,
uzklotais)

¢ Silantais.

Kontraindikacijos

¢ Naudojimas ant dentino prie pulpos (plonesnis kaip 1 mm dentino sluoksnis).

¢ Nenaudoti Zinant apie padidintg jautruma ,,iBOND Etch“.

Salutinis poveikis

Sis gaminys ar kuri nors i$ jo sudedamujy daliy tam tikrais atvejais gali sukelti padidéjusio jautrumo
reakcijas. Jeigu tokia reakcija yra tikétina, i§ gamintojo galima gauti informacijos apie $io produkto
sudétines dalis.
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Saveika
Pamusalus ar paklotus, tokius kaip kalcio hidroksidas, rtgstis gali istirpdyti priklausomai nuo jy tipo ir
sudéties.

Ispéjimai/atsargumo priemonés

,IBOND Etch 35“ gelio sudétyje yra 35 % fosforo rligsties, kuri gali sukelti cheminius nudegimus. Gali
dirginti akis. Vengti kontakto su dantenomis, oda, akimis ar Salia esanciais dantimis. Patekus ant
burnos gleivinés gerai iSskalauti dideliu kiekiu vandens. Nurijus gerai i§skalauti burna vandeniu ir po to
gerti daug vandens. Kreiptis j gydytoja. Patekus ant odos, gerai nuplauti odg vandeniu su muilu. Pate-
kus | akis, gerai i$skalauti vandeniu ir kreiptis medicininés pagalbos. Mavéti tinkamas apsaugines
pirstines. Vengti kontakto su oda. Vilkéti apsauginius drabuzius. Dirbti su apsauginiais akiniais/veido
apsaugos priemone. Nedelsiant nusivilkite ,,iBOND Etch 35“ geliu uzterstus drabuzius.

Naudojimo budas

Prie$ gydyma dantis kruop$¢iai nuvalyti poliravimo pasta, kurios sudétyje néra fluoridy.

Rekomenduojama naudoti koferdama.

. Po ertmés paruosimo pagal adhezyvinio suri§imo gydymo metodika iSskalaukite ja ir iSdZiovinkite
oru, i$ kurio pasalinta alyva.

. Pradédami nuo nuozulniy emalio sri¢iy patepkite ,,iBOND Etch* geliu visa ertmés pavirsiy, jskaitant
dentina. Uztikrinkite, kad emalis buty ésdinamas ne trumpiau, kaip 20 sek ir ne ilgiau, kaip 30 sek.
Naudodami gelj ypatinga démes;j atkreipkite j iSlaikymo trukme ant dentino. Siekiant iSvengti per
didelio iSésdinimo leidziama sumazinti trukme iki 15 sek. Jei reikia, uztepkite ,iBOND Etch“ geliu
emalj ir palaukite ne daugiau kaip 30 sek. Nuésdinkite neparuosta emalj, pvz., vageliy silanizavimui,
ne trumpiau kaip 30 sek ir ne ilgiau kaip 60 sek. Kai emalis floruotas, ésdinti galima ne ilgiau kaip
60 sek.
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Perspéjimas: esant gilioms ertméms rekomenduojame pries ésdinima padengti denting prie pul-

pos kalcio hidroksido pamusaline medziaga (pvz., stiklo jonomero cementu).

LIBOND Etch* visiskai i$skalausite purk§dami vandenj 20 sek. Ertméje turi nelikti jokiy likuciy.

Ertme iSdziovinkite oru, i$ kurio pasalinta alyva (neperdziovinkite dentino!). Nuésdintas emalio pavir-

Sius turi bati kreidos baltumo. UzZterSus danties pavirsiy (pvz., seilémis) ésdinima reikia pakartoti

(iSlaikant ne ilgiau kaip 10 sek).

. Atlikite tolesnj apdorojima adhezyvu (pvz., ,iBOND® Total Etch“) ir kompozitu (pvz.,
LWENUS®“,,,CHARISMA®“ “DURAFILL® VS“) pagal gamintojo nurodymus.

Instrukcijos

L,IBOND Etch* gelis gali buti tepamas Sepetéliu arba aplikuojamas tiesiog kaniule. éepetéliai ir kaniulés
skirti tik vienkartiniam naudojimui. Kad iSvengtuméte kryzminio uzkrétimo, vienkartiniam naudojimui
skirtus instrumentus Salinkite iSkart po pirminio panaudojimo. Uztepe gelj atleiskite stimoklj. Po
panaudojimo kruop$éiai uzdarykite.

>0
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Specialiosios instrukcijos:
Naudoti gali tik odontologai ir tik pagal numatytaja paskirtj. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikymo salygos

Laikyti esant ne aukstesnei kaip 25°C (77°F) temperatirai.

Nenaudokite medziagos pasibaigus galiojimo laikui.

Kreipdamiesi visais klausimais dél produkto nurodykite partijos numer; ir galiojimo data.

Galiojimo laikas & ir partijos numeris [e1: Zr. uzrasa ant Svirk$to (pakuotés).

Perdirbti tik visiSkai tuscig pakuote.

Likusj ésdinimo gelj galima i$leisti j kanalizacijg smarkiai atskiedus vandeniu arba neutralizavus.
Perzitros data: 2013-07
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iBOND® Eich 35 Gel Instrukcja obstugi

Opis produktu

Zel iIBOND Etch 35 zawiera to $rodek wytrawiajacy na bazie kwasu ortofosforowego. Jest on stoso-

wany do wytrawiania szkliwa i przygotowywania zebiny do wypetniania technika adhezyjna.

Sktad

Zel iBOND Etch 35 zawiera 35 %-owy kwas fosforowy

Ponadto produkt zawiera substancje zageszczajace, barwniki i wode.

Wskazania

Wytrawianie szkliwa oraz szkliwa/zebiny technika catkowitego wytrawiania przed taczeniem adhezyj-

nym:

¢ wypetniert kompozytowych i kompomerowych,

e wypetniern posrednich przygotowywanych laboratoryjnie (np. wkfady typu inlay, korony, mosty,
licowki),

o lakow.

Przeciwwskazania

* Nakfadanie na zebine w poblizu miazgi (warstwa zebiny ciefisza niz 1 mm).

* Nie stosowa¢ w przypadku stwierdzonej nadwrazliwosci na iBOND Etch
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Dziatania uboczne
Ten produkt lub jeden z jego sktadnikéw moze w szczegdlnych przypadkach powodowac reakcje
alergiczne. W razie watpliwosci, informacje o sktadnikach mozna otrzymaé od producenta.

Interakcje
Kwas moze rozpuszcza¢ materiaty uszczelniajace i podktadowe, takie jak wodorotlenek wapnia, w
zaleznosci od ich typu i sktadu.

Ostrzezenia/$rodki ostroznosci

Zel iBOND Etch 35 zawiera 35 %-owy kwas fosforowy i moze powodowaé poparzenia chemiczne.
Moze podraznia¢ oczy. Unika¢ kontaktu z dzigstami, skéra, oczami lub sasiadujacymi zebami. W razie
kontaktu z bfona $luzowa jamy ustnej obficie sptuka¢ woda. W przypadku potkniecia doktadnie wyptu-
ka¢ woda i wypi¢ duza ilos¢ wody. Skonsultowaé sie z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skéra
nalezy ja doktadnie sptuka¢ woda z mydtem. W przypadku przedostania sie do oczu przeptuka¢ woda
i skontaktowac sie z lekarzem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Unika¢ kontaktu skéry z kwa-
sem. Nosi¢ odziez ochronna. Nosi¢ okulary ochronne/wizjer ochronny. Natychmiast zdja¢ odziez
zabrudzona zelem iBOND Etch 35.

Zastosowanie

Przed zabiegiem ostroznie oczysci¢ zab pasta polerujaca niezawierajaca fluoru.

Zaleca sie stosowanie koferdamu.

. Po opracowaniu zgodnie z technika wypetniania adhezyjnego, przeptukac ubytek i osuszy¢ powie-
trzem niezawierajacym oleju.

. Zaczynajac od obszaréw szkliwa, naktada¢ iBOND Etch na cata powierzchnie ubytku, w tym na
zebine. Czas wytrawiania szkliwa powinien wynosi¢ przynajmniej 20 sekund i nie wigcej niz 30
sekund. Podczas stosowania zwréci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie czasu pozostawienia

-
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wytrawiacza na zebinie. Skrécenie czasu do 15 sekund w tych obszarach jest dopuszczalne, aby
unikna¢ nadmiernego wytrawienia. W razie potrzeby zastosowa¢ iBOND Etch tylko na szkliwo i
pozostawi¢ maksymalnie na 30 sekund. Wytrawia¢ nieopracowane szkliwo, np. przy lakowaniu
bruzd, przez przynajmniej 30 sekund i nie wiecej niz 60 sekund. W przypadku fluoryzowanego
szkliwa moze by¢ wymagane wytrawianie nieprzekraczajace 60 sekund.

Uwaga: W przypadku gtebokich ubytkdéw przed wytrawianiem zalecamy przykrycie zebiny w
poblizu miazgi preparatem zawierajgcym wodorotlenek wapnia i podktad (np. cementem szkfo-
jonomerowym).

3. Woda w aerozolu catkowicie sptuka¢ iBOND Etch przez 20 sekund. Ubytek nie moze zawiera¢
jakichkolwiek pozostatosci.

4. Osuszy¢ ubytek powietrzem niezawierajacym oleju (nie przesuszyé zebiny!). Wytrawiona powierzch-
nia szkliwa powinna by¢ kredowobiata. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni zeba (np. $lina),
wytrawianie nalezy powtdrzy¢ (czas pozostawienia powinien wynosi¢ maksymalnie 10 sekund).

5. Kontynuowa¢ wypetnianie, stosujac preparat wiazacy (np. iBOND® Total Etch) i kompozytowy (np.
VENUS®, CHARISMA® , DURAFILL® VS) zgodnie z zaleceniami producenta.

Wskazowki

Zel iIBOND Etch mozna naktadaé pedzelkiem lub kaniulg. Zaréwno pedzelki, jak i kaniule sa produk-

tami jednorazowego uzytku. W celu unikniecia zakazenia krzyzowego elementy przeznaczone do jed-

norazowego uzytku nalezy usuna¢ natychmiast po pierwszym uzyciu. Zwolni¢ ttoczek po natozeniu

Zelu. Starannie zamkna¢ po usunieciu produktu.
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Specjalne instrukcje:
Do stosowania wytacznie przez stomatologéw i zgodnie z przeznaczeniem.
Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Warunki przechowywania

Przechowywac w temperaturze ponizej 25°C (77°F).

Nie stosowa¢ materiatu po uptywie terminu waznosci.

Powotac sie na numer partii i date waznosci we wszelkiej korespondencji na temat produktu.

Termin waznosci £ i numer serii [o: Patrz uwaga na strzykawce/opakowaniu.

Oddawac do recyklingu wytgcznie puste opakowanie.

Resztki zelu do wytrawiania mozna sptuka¢ do kanalizacji po intensywnym rozciernczeniu woda lub
zneutralizowaniu.

Wersja: 2013-07
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Heraeus

Manufactured by:
Heraeus Kulzer GmbH
Griner Weg 11

63450 Hanau (Germany)

Made in Germany

Importado e Distribuido por Heraeus Kulzer South América Ltda.
CNPJ 48.708.010/0001-02

Rua Cenno Sbrighi, 27 - cj. 42

S&o Paulo — SP - CEP 05036-010

sac@kulzer-dental.com

Resp. Técnica: Dra. Regiane Marton — CRO 70.705

N° ANVISA: vide embalagem

Distributed in USA/Canada exclusively by:
Heraeus Kulzer, LLC

300 Heraeus Way

South Bend, IN 46614-2517
1-800-431-1785

Caution: Federal law restricts the sale
by or on the order of a dentist. c E O ]. 9 7

66057203/00



